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摘要(译)

提供了微小型传感模块和传感导管系统。该模块包括安装在基板上的传
感器和信号调节电路，该基板具有电触点，该电触点定位成便于将模块
连接到电气总线，例如双引线电气总线。导管系统包括双引线电总线和
一个或多个传感器模块。还提供了制造传感导管系统的方法。
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